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Diseno y analisis de un sistema modular de dispensacion de fluidos a base

de electrospray

PROBLEMA
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La litografia es el principal método de fabricacion de l J l l l l
placas de circuitos impresos. Sin embargo, este método

no es eficiente para la produccion de pocas unidades, por Recubrimiento

lo que no es un proceso apropiado para el prototipado Recubrimiento Alineamiento

rapido. Ademds, es un proceso de remocidn de material LB SIELELE BIEIe

donde se desperdicia una gran cantidad de materia prima.
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Disenar un sistema CNC modular de dispensacion de
fluidos a base de electrospray para la elaboracion de
placas de circuitos impresos.
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RESULTADOS

El campo eléctrico total del sistema dispensador a base de
electrospray presentd un comportamiento logaritmico al
variar la altura entre el colector y el tubo capilar. La
intensidad de campo tiene una relacion inversamente
proporcional con la distancia entre el médulo z y el tubo
capilar y una relacion directamente proporcional con el
voltaje suministrado al sistema dispensador.

0,0010578 Min

CONCLUSIONES

 El diseno modular del sistema desarrollado permite el
uso de diferentes herramientas, como fresas, taladros,
laseres y extrusoras de plastico para impresion 3D,
entre otras.

* E| analisis de fatiga de los elementos criticos se realizo
mediante elementos finitos. Este analisis sugiere
factores de seguridad superiores a 1 en todos los
componentes criticos, lo que garantiza el correcto
funcionamiento del sistema.

El campo electrostatico entre electrodos de
electropulverizacion se simuldo mediante analisis ¢
elementos finitos. Se concluye |la necesidad de variar
altura utilizando el modulo Z entre 10 y 70 mm o©
separacion entre electrodos, y fijar la tension en 2 kV,
para alcanzar el radio de caida requerido (entre 0,2 y
0,6 mm). Esta configuracion produce un campo
eléctrico entre 3x106 V/m vy 4x106 V/m.
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